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Abstract (en)
A flat microcoil (2) formed on an integrated circuit (4), comprises long conductive segments (Si) with high aspect ratio, each segment arranged in
perpendicular direction with respect to the adjacent long segment (Si+1). Each long segment is connected with the adjacent segment by a short
segment, so as to form angles of 135 degrees with the long segments.

Abstract (fr)
Le micro-capteur inductif comprend sur un substrat (3) une micro-bobine (1) plane formée par des segments conducteurs longs Si à rapport
d'aspect élevé, chaque segment Si étant disposé par rapport au segment suivant Si+1 selon une direction perpendiculaire pour former une structure
de type spirale à contour globalement rectangulaire ou carré. Il est caractérisé en ce que chaque segment long Si est raccordé au segment long
suivant Si + 1 au moyen d'un segment court si formant avec les deux segments longs Si, Si + 1 des angles α et α' supérieurs à 90°. <IMAGE>
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